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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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No. Description

1 Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)
2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
2.5W Mono Out Speaker Header (MONOI)

ROM Recovery Header (ROM_R)
Chassis Intrusion Header (CI1)
COM Port Header (COM1)

2

3

4

5 SATA3 Connector (SATAO)
6

7

8

9  D-Sub Header (VGA1)
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Front Panel
==
o (2] (4] 60 o0
(3 (5]
1 Power Button (SW1) 5 USB 3.1 Gen2 Type-C Port

2 USB 3.1 Genl Type-A Port (USB31_TA_1) (USB31_TC_2)
3 USB3.1 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1) 6  Microphone Input (AUDIO2)
4 USB3.1 Genl Type-A Port (USB31_TA_2) 7  Headphone/Headset Jack




Rear Panel
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No. Description No. Description

1 Headphone Jack LAN RJ-45 Port*

2 DisplayPorts 1.2 (DP1) USB 3.1 Genl Ports (USB3_34)
3 DisplayPorts 1.2 (DP2) USB 3.1 Genl Ports (USB3_12)
4 HDMI Port DC Jack

L N N w»

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

LAN Port

L

I
SPEED LED

ACT/LINK LED

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

oft No Link Ooff 10Mbps connection
Blinking Data Activity Green 100Mbps connection
On Link Orange 1Gbps connection
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing Q370D4-P1 motherboard. In this documentation,
Chapter 1 and 2 contains the introduction of the motherboard and step-by-step
installation guides. Chapter 3 contains the operation guide of the software and

utilities. Chapter 4 contains the configuration guide of the BIOS setup.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

« Q370D4-P1 Motherboard

« Q370D4-P1 Quick Installation Guide

+ Q370D4-P1 Support CD

+ 1xSerial ATA(SATA) Data with Power Cable (Optional)
+ 1x Screw for M.2 Socket (M2*2) (Optional)

+ 1x Screw for WiFi Module (M2*2) (Optional)



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

e 6.7-inx6.8-in, 170 cmx 17.2 cm

. Supports 8" Generation Intel® Core™ Processors (Socket
1151)

+ Supports CPU up to 65W

+ 5 Power Phase design

+ Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

- Intel® Q370

- Supports Intel* vPro™ Technology

+ Supports Intel® Active Management Technology 12.0
* Intel® vPro™ Technology and Intel® Active Management
Technology 12.0 can be supported only with Intel® Core™

vPro™ processor family

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology

+ 2x DDR4 SO-DIMM Slots

+ Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory

+ Max. capacity of system memory: 32GB

- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module

+ Intel®* UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

+ Supports Intel” UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics

« DirectX 12

+ HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)



Audio

LAN

Front
Panel I/0

Q370D4-P1

Max. shared memory 1024MB

* The size of maximum shared memory may vary from different

operating systems.

Four graphics output options: DisplayPort 1.2, DisplayPort
1.2, HDMI and D-Sub

* Supports up to 3 displays simultaneously

Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports
Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI and
DisplayPort 1.2 Ports

Realtek ALC233-VB2 Audio Codec
1 x Headphone/Headset Jack
1 x MIC-In

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219LM

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x Power Button

1 x Headphone/Headset Jack

2 x USB 3.1 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection)
2 x USB 3.1 Gen2 Type-C Ports (Supports ESD Protection)
1 x Microphone Input Jack



Rear Panel + 1xDC Jack (Compatible with the 19V power adapter)*
1/0 * Please use 90W power adapter for 65W CPU and 65W power
adapter for 35W CPU.
+ 1x Headphone Jack
- 1 x HDMI Port
+ 2x DisplayPort 1.2
+ 4xUSB 3.1 Genl Ports (Support ESD Protection)
+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

Storage + 1xSATA3 6.0 Gb/s with Power Connector , support NCQ,
AHCI and Hot Plug
+ 1x Ultra M.2 Socket, support type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4
(32 Gb/s)*
* Supports Intel® Optane™ Technology
* Supports NVMe SSD as boot disks

Connector + 1xD-Sub Header
+ 1x COM Port Header
+ 1 x Chassis Intrusion Header
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
+ 1xInternal Speaker Header
+ 1 x Mono-Out Header
+ 1xROM Recovery Header

BIOS + AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature + ACPI 6.0 Compliant wake up events
« SMBIOS 2.7 Support

Hardware + CPU Temperature Sensing
Monitor + CPU Fan Tachometer
+ CPU Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU
temperature)

+ CPU Fan Multi-Speed Control
+ CASE OPEN detection
+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
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(0} « Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- « FCC,CE
tions « ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

A the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Proprietary form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

13



14

2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink
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2.3 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 260-pin DDR4 (Double Data Rate 4) SO-DIMM

slots.

ﬁ It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.

The SO-DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the SO-DIMM if you force the SO-DIMM into the slot at incorrect

orientation.

1. Carefully insert the SO-DIMM memory modules into the slot at a 30-degree angle.

15
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24 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper
is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pinl and pin2 are “Short”

when a jumper cap is placed on these 2 pins.

. 7

W G W

Short Open

Clear CMOS Jumper 1.2 2.3
(CLRMOS1) o o[ o o
(see p.1, No. 1) Default Clear CMOS

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short pin2 and pin3 on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed.

1. The Clear CMOS Button has the same function as the Clear CMOS jumper.
2. Ifyou clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option “Clear
Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.



2.5 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these

headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause

permanent damage to the motherboard.

Q370D4-P1

Serial ATA3 Connector
(SATAO:
see p.1, No. 5)

This SATA3 connector
supports SATA data cables
for internal storage devices
with up to 6.0 Gb/s data

transfer rate.

CPU Fan Connectors
(4-pin CPU_FANI)
(see p.1, No. 3)

FAN_VOLTAGE

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector. If
you plan to connect a 3-Pin
CPU fan, please connect it
to Pin 1-3.

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 8)

This COM1 header supports

a serial port module.

Chassis Intrusion Header
(2-pin CI1)
(see p.1, No. 7)

This motherboard supports
CASE OPEN detection
feature that detects if the
chassis cove has been
removed. This feature
requires a chassis with
chassis intrusion detection

design.

17



2.5W Audio Amp Output  \;on6 ouTs o+ Please connect the chassis
Header MONO_oUT- +O [: »  speaker to this header.
(2-pin MONO1)

(see p.1, No. 4)

ROM Recovery SPLoK <o This ROM Recovery Connector
Header | SPI_MOSI allows qualified technicians to
SPI_CS0#
(7-pin ROM_R) | spi- reload firmware into the SPI boot
(see p.1, No. 6) 1lolo] 1o flash in case there is problem with
| spics#r the data.
+3P3VSB
GND

D-Sub Header This header is to connect a D-Sub
(10-pin VGAL)

(see p.1,No.9)

monitor via an adapter cable

OJ-pbc_spa

OH—GND
GRN O O~ GND

BLU O Of—cND

HsyNe O O4—vsyne

RED -
DDC_SCL T
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2.6 Smart Switch

The motherboard has one smart switch: Power Button.

Power Button ° ° Power Button allows users
(SW1) . to quickly turn on/off the
(see p.3, No. 1) e o system.

19
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2.7 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module.

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.




l
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Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

21
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The Ultra M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size

and versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3

x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

P g,

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

Step 2

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step3

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.



Q370D4-P1

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
Apacer
Intel

Intel
INTEL
INTEL
INTEL
INTEL
Kingston
PATRIOT
PLEXTOR
PLEXTOR
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TOSHIBA
TOSHIBA
WD

WD
ADATA
ADATA
Crucial
Ezlink
INTEL
INTEL
Kingston
LITON
PLEXTOR
PLEXTOR
Sandisk
Sandisk
Transcend
V-Color
V-Color
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA

ADATA ASX7000NPC-512GT-C (XPG SX7000) (NVMe)
ADATA ASX8000NPC-512GM-C (XPG ASX8000) (NVMe)
Apacer 2280 AP240GZ280-240G (NVMe)

Intel Optane Memory 32GB (MEMPEK1IW032GA)(NVMe)
Intel Optane Memory 16GB (MEMPEK1IWO016GA)(NVMe)
INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (NVMe)

INTEL 600P-SSDPEKKW128G7-128GB (NVMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7-256GB (N'VMe)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7-512GB (NVMe)
Kingston SHPM2280P2/240G

PATRIOT Hellfire M2 (240G) (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8PeG (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8SeGN (NVMe)

Samsung XP941-512G (MZHPU512HCGL)

Samsung 950Pro-512G (NVMe)

Samsung 950Pro-256G (N'VMe)

Samsung MZ-VLW1280 (PM961) (NVMe)

Samsung MZ-VPW1280 (SM961) (NVMe)

TOSHIBA XG3-128G (NVMe)

TOSHIBA OCZ RD400-256G (NVMe)

WD WDS512G1X0C-00ENX0 (NVMe)

WD WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVMe)

ADATA - SU800-SU800NS38-256GT-C-256G

ADATA - SU800-SU800NS38-512GT-C-512G
Crucial-CT240M500SSD4-240GB

Ezlink P51B-80-120GB
INTEL-535-SSDSCKJF240A5-QS63-MLC-240G

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston-RBU-SNS§840083/180GD

LITON LJH-256V2G-11-256GB

PLEXTOR - M7V-PX-128M7VG-128GB

PLEXTOR PX-128M6G-128GB

Sandisk X400-SD8SN8U-128G

Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G

Transcend TS256GMTS800-256GB

V-Color 120G

V-Color 240G

WD BLUE WDS100T1B0B

WD Green WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details.
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1 Einleitung

Vielen Dank fiir den Kauf des Motherboards Q370D4-P1. In dieser Dokumentation
enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie Schritt-fiir-Schritt-
Installationsanleitungen. Kapitel 3 enthalt die Bedienungsanleitung von Software und

Dienstprogrammen. Kapitel 4 enthalt die Konfigurationsanleitung der BIOS-Einrichtung.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden konnen,
kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden.

1.1 Lieferumfang

« Motherboard Q370D4-P1

+ Schnellinstallationsanleitung Q370D4-P1

+ Support-CD Q370D4-P1

+ 1x Serielles ATA- (SATA) Daten-/Stromkabel (optional)
+ 1 x Schraube fiir M.2-Sockel (M2x2) (optional)

+ 1 x Schraube fiir WLAN-Modul (M2x2) (optional)



1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Grafikkarte

17,0x 17,2 cm

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8"
Generation

Unterstiitzt CPU bis 65 W

5-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie

Intel® Q370

Unterstiitzt Intel® vPro™

-Technologie
Unterstiitzt Intel® Active Management Technology 12.0

* Intel® vPro™-Technologie und Intel® Active Management

Technology 12.0 kénnen nur mit der Intel® Core™ vPro™-

Prozessorfamilie unterstiitzt werden

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

2 x DDR4-SO-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt ungepufferten DDR4-2666/2400/2133-Non-ECC-
Speicher

Systemspeicher, max. Kapazitit: 32 GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-
Modul

Integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung und
VGA-Ausginge kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt
werden, die GPU-integriert sind.

Unterstiitzt integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung:
Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und
MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear
Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics
DirectX 12

HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)

Q370D4-P1
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Audio

LAN

Frontblende,
E/A

+ Max. geteilter Speicher 1024 MB

* Die GrofSe des maximalen Freigabespeichers kann je nach

Betriebssystem variieren.

+ Vier Grafikkarten-Ausgangsoptionen: DisplayPort 1.2,
DisplayPort 1.2, HDMI und D-Sub

* Unterstiitzt bis zu 3 Displays gleichzeitig

+ Unterstiitzt HDMI mit maximaler Aufl6sung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

+ Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

+ Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflosung von 4K x
2K (4096 x 2304) bei 60 Hz

+ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-
Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)

+ Unterstiitzt HDCP mit HDMI- und DisplayPort 1.2-Ports

+ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI-
und DIsplayPort-1.2-Ports

+ Realtek-ALC233-VB2-Audiocodec
+ 1 x Kopthérer-/Headset- Anschluss
+ 1 x Mikrofoneingang

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219LM

+ Unterstiitzt Wake-On-LAN

+ Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
+ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

+ Unterstiitzt PXE

+ 1 x Ein-/Austaste

+ 1 x Kopthorer-/Headset- Anschluss

+ 2x USB-3.1 Genl-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen elek-
trostatische Entladung)

+ 2x USB-3.1-Gen2-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen elek-
trostatische Entladung)

+ 1 x Mikrofoneingang



Riickblende,
E/A

Speicher

Anschluss

BIOS-
Funktion

Hard-
wareiiberwa-
chung

1 x Gleichstromanschluss (mit 19-Volt-Netzteil kompatibel)*

* Verwenden Sie bitte das 90-Watt-Netzteil fiir die 65-Watt-CPU
und das 65-Watt-Netzteil fir die 35-Watt-CPU.

1 x Kopthorer-Anschluss

1 x HDMI-Port

2 x DisplayPort 1.2

4 x USB-3.1-Gen1-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

1 x SATA-III-6,0-Gb/s mit Stromanschluss, unterstiitzt NCQ,
AHCI und Hot-Plugging

1 x Ultra-M.2-Sockel, unterstiitzt 2280-M.2-SATA II1-6,0-Gbit/
s-Modul und M.2-PCI Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gbit/s)*

* Unterstiitzt Intel® Optane™-Technologie
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

1 x D-Sub-Stiftleiste

1 x COM-Anschluss-Stiftleiste

1 x Gehiuseeingriff-Stiftleiste

1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)

1 x Stiftleiste fiir internen Lautsprecher
1 x Mono-Ausgang-Stiftleiste

1 x ROM-Wiederherstellung-Stiftleiste

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

CPU-Temperaturerkennung

CPU-Liiftertachometer

Lautloser CPU-Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit entsprechend der CPU-
Temperatur)

CPU-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
Gehiuse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12 'V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

Q370D4-P1
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Betriebssys- + Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

tem
Zertifizierun- - FCC, CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

A\

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstell , die

5

Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen

von Drittanbietern ziihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Thres Systems beschiidi-
gen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine
Verantwortung fiir mogliche Schéiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-
Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen". Die Abbildung zeigt einen
3-poligen Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 ,,kurzgeschlossen® sind, wenn eine

Jumper-Kappe auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.

o h

W G W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper 1.2 2.3
(CLRMOS1) o o [ B o o
(siche S. 1, Nr. 1) Standard CMOS l6schen

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schliefen
Sie dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-
Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung.
Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen,
starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.
Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht

werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

2. Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen Sie
die BIOS-Option ,,Status loschen zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen Gehduseein-
griffstatus an.

Q 1. Die CMOS-loschen-Taste hat dieselbe Funktion wie der CMOS-loschen-Jumper.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Serial-ATA-III-Anschluss
(SATAO:
siehe S. 1, Nr. 5)

Dieser SATA-III-Anschluss nimmt
SATA-Datenkabel zum Anschluss
interner Speichergerite mit einer
Dateniibertragungsgeschwindigkeit
bis 6,0 Gb/s auf.

CPU-Liifteranschliisse
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

4 3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Diese COM1-Stiftleiste unterstiitzt

ein Modul fiir serielle Ports.

Gehéuseeingriff-Stiftleiste
(2-polig, CI1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

30

Dieses Motherboard

unterstiitzt die Gehause-
offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehéuseeingrifferkennungsdesign

voraus.



2,5-W-Audioverstarker-

Bitte verbinden Sie den

MONO_ouT+ O H 1
Ausgang-Stiftleiste MONO_ouT- +O H » Gehauselautsprecher mit
(2-polig, MONOI1) dieser Stiftleiste.
(siehe S. 1, Nr. 4)
ROM-Wiederherstellung- SP'S-F?I'-’;MSO Dieser ROM-
Stiftleiste l SPI_MOSI Wiederherstellungsanschluss
SPI_CS0#
(7-polig, ROM_R) | sp- ermdglicht qualifizierten
(siehe S. 1, Nr. 6) 1l0lo Technikern aulerdem das
| sPcs# R Neuladen der Firmware in den SPI-
+3P3VSB
GND Start-Flash, falls ein Problem mit
den Daten vorliegt.
<
D-Sub-Stiftleiste 8| Diese Stiftleiste dient der
(10-polig, VGA1) (% § Verbindung eines D-Sub-Monitors
(siehe S. 1, Nr. 9) Cl) C|b iiber ein Adapterkabel

BLU O Of—cND

Hsyne O O4—vsyne

RED —
DDC_SCL T

GRN O Of—GND

Q370D4-P1
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1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat einen intelligenten Schalter: Ein-/Austaste.

Ein-/Austaste o e Mit der Ein-/Austaste kann der
(SW1) . Benutzer das System schnell
(siehe S. 3, Nr. 1) [ [ ein-/abschalten.




Q370D4-P1

1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mére Q370D4-P1. Dans cette documentation, les
Chapitres 1 et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mere et a son installation étape
par étape. Le Chapitre 3 contient le guide d’utilisation du logiciel et des utilitaires. Le

Chapitre 4 contient le guide de configuration du BIOS.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte meére Q370D4-P1

+ Guide d’installation rapide Q370D4-P1

+ CD de support Q370D4-P1

+ 1x cables de données Serial ATA (SATA) avec alimentation (optionnel)
+ 1xvis pour socket M.2 (M2*2) (optionnel)

+ 1 xvis pour module Wi-Fi (M2*2) (optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Graphiques

6,7 pox 6,8 po,17,0cmx 17,2 cm

eme

Prend en charge les processeurs 8™ génération Intel® Core™
(socket 1151)

Prend en charge les unités centrales jusqu’a 65W
Alimentation a 5 phases

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® Q370

Prend en charge Intel” vPro™

Technology
Prend en charge Intel® Active Management Technology 12.0

* Intel® vPro™ Technology et Intel” Active Management

Technology 12.0 peuvent étre pris en charge uniquement avec la

famille de processeurs Intel* Core™ vPro™

Technologie mémoire double canal DDR4

2 x fentes DDR4 SO-DIMM

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2666/2400/2133

Capacité max. de la mémoire systéme : 32Go

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/
BT type 2230

La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et

les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les
processeurs intégrant un contréleur graphique.

Prend en charge la technologie Intel* UHD Graphics Built-

in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D)

et MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear
Video HD Technology, Intel” Insider™, Intel” UHD Graphics
DirectX 12

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)



Audio

Réseau

Connectique
E/S du pan-
neau avant

Mémoire partagée max. 1024 Mo

* La taille de la mémoire partagée maximale peut varier selon les

différents systemes d'exploitation.

Quatre options de sortie graphique : DisplayPort 1.2,
DisplayPort 1.2, HDMI et D-Sub

* Prend en charge jusqu'a 3 écrans simultanément

Prend en charge la technologie HDMI avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP via ports HDMI et DisplayPort 1.2
Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI et DisplayPort 1.2

Codec audio Realtek ALC233-VB2
1 x sortie casque téléphonique/casque découte
1 x Entrée MICRO

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel” I219LM

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

1 x bouton d’alimentation

1 x sortie casque téléphonique/casque découte

2 x port USB 3.1 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)

2 x ports USB 3.1 Gen2 type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x prise d'entrée micro

Q370D4-P1
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Connectique + 1x prise CC (Compatible avec l'adaptateur secteur 19 V)*
du panneau * Veuillez utiliser un adaptateur secteur 90W pour le CPU 65 W et
arriére un adaptateur secteur 65W pour le CPU 35 W.
« 1x prise casque
+ 1xport HDMI
+ 2x DisplayPort 1.2
+ 4xports USB 3.1 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)
+ 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

Stockage + 1xSATA3 6,0 Go/s avec connecteur d'alimentation, prise en
charge de NCQ, AHCI et Hot Plug
+ 1xsocket Ultra M.2, prise en charge des modules M.2 SATA3
6,0 Go/s type 2280 et M.2 PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)*
* Prend en charge la technologie Intel® Optane™
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

Connecteur « 1 x Embase D-Sub
+ 1x embase pour port COM
« 1 x embase d’intrusion chéssis
+ 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
+ 1 x embase de haut-parleur interne
+ 1 x embase de sortie mono

+ 1x embase de récupération ROM

Caractéris- « BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS + Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

» Compatible SMBIOS 2.7

Surveillance + Détection de la température du processeur
du matériel « Tachéometre ventilateur processeur
+ Ventilateur silencieux processeur (réglage automatique de
la vitesse du ventilateur du chéssis d’aprés la température du
processeur)
+ Controle multi-vitesses du ventilateur du processeur
« Détection CHASSIS OUVERT
« Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore
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Systeme + Microsoft® Windows® 10 64 bits
d’exploitation

Certifications - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifica-

A tions du BIOS, lapplication d'une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils dover-
clocking développés par des tiers. La stabilité de votre systeme peut étre affectée par ces pratiques,
voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking
se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des
dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est
«ouvert ». Lillustration représente un cavalier a 3 broches dont les broches 1 et 2 sont

« court-circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.

. 7

W G W

Short Open

Cavalier Clear CMOS 1.2 2.3
(CLRMOS1) o o [§ e o

(voir p.1, No. 1) Par défaut Fonction Clear CMOS

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parameétres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRMOSI1 pendant 5 secondes.
Toutefois, neffacez pas la CMOS immeédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous
avez besoin deffacer les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez

tout d'abord redémarrer le systéme, puis [éteindre avant de procéder a leffacement de la
CMOS. Veuillez noter que les parametres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur

seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS.

2. Sivous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du

Q 1. Le bouton Clear CMOS posséde la méme fonction que le cavalier (jumper) Clear CMOS.
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.



1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Connecteur Serial ATA3
(SATAO :
voir p.1, No. 5)

Ce connecteur SATA3 prend

en charge les cables de données
SATA pour les périphériques de
stockage internes avec un taux de

transfert maximal de 6,0 Gb/s.

Connecteurs du ventilateur du
processeur

(CPU_FANI a4 broches)
(voir p.1, No. 3)

4 3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 8)

Cette embase COM1 prend en

charge un module de port série.

Embase d’intrusion chéssis
(CI1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 7)

Cette carte mere prend en
charge la fonction de détection
CHASSIS OUVERT qui alerte
l'utilisateur en cas de retrait
du boitier du chassis. Cette
fonction requiert un chassis

a conception intégrant la

détection d’intrusion.

Q370D4-P1
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Embase de sortie Amp
audio 2,5 W

(MONOL a2 broches)
(voir p.1, No. 4)

MONO_ouT+ +0O [:
MONO_OUT- O

Veuillez brancher le haut-
parleur du chassis sur cette

embase.

Embase de récupération
ROM

(ROM_R a 7 broches)
(voir p.1, No. 6)

SPI_CLK
SPI_MISO

SP

I_MOSI
SPI_CS0#

5

|
@)

1|9

Q

GND

SPI_CS# R

+3P3VSB

Ce connecteur de récupération
ROM permet a des techniciens
qualifiés de recharger le firmware
dans la mémoire flash de démarrage
SPI en cas de probleme avec les

données.

Embase D-Sub
(VGA1 a 10 broches)
(voir p.1, No. 9)

OH—GND

OJ-pbc_spa

RED -

GRN O O~ GND

BLU O Of—cND

HsyNe O O4—vsyne

DDC_SCL T

Cette embase sert a connecter
un moniteur D-Sub via un cable

adaptateur
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1.5 Bouton intelligent

La carte mére est équipée d'un bouton intelligent : Bouton d'alimentation.

Bouton d'alimentation o e Le bouton d'alimentation

(SW1) . permet aux utilisateurs

(voir p.3, No. 1) [ [ ] dallumer/éteindre le systéme
rapidement.
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1 Introduzione

Congratulazioniii per I'acquisto della scheda madre Q370D4-P1. In questo manuale, i
capitoli 1 e 2 contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di installazione
passo passo. Il capitolo 3 contiene la guida operativa del software e le utility. Il capitolo 4

contiene la guida alla configurazione BIOS.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto
di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre Q370D4-P1

+ Guida all'installazione rapida Q370D4-P1

+ CD di supporto Q370D4-P1

+ 1x cavi dati Serial ATA (SATA) con alimentazione (optional)
+ 1xvite per M.2 Socket (M2 x 2) (optional)

+ 1 x vite per modulo WiFi (M2 x 2) (optional)



1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio d’es-
pansione

Grafica

6,7"x6,8", 17,0cmx 17,2 cm

Supporta processori 8" Generation Intel® Core™ (Socket 1151)
Supporto di CPU fino a 65W

Potenza a 5 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® Q370
Supporta la tecnologia Intel® vPro™
Supporta la tecnologia Intel® Active Management 12.0

* Tecnologia Intel® vPro™ e tecnologia Intel® Active Management

12.0 possono essere supportati solo con la famiglia di processori

Intel® Core™ vPro™

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

2 x alloggi DDR4 SO-DIMM

Supporto di memoria DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered

Capacita max. della memoria di sistema: 32 GB

Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

1 x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le
uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori
con GPU integrata.

Supporta la videografica integrata della scheda video UHD
Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e
MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear
Video HD Technology, Intel® Insider", Intel” UHD Graphics
DirectX 12

Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo
decodifica), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

Q370D4-P1
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Audio

LAN

Pannello I/O
frontale

Memoria condivisa max. 1.024MB

* Le dimensioni massime della memoria condivisa possono variare

tra i diversi sistemi operativi.

Quattro opzioni di output grafico: DisplayPort 1.2, DisplayPort
1.2, HDMI e D-Sub

* Supporta fino a 3 display simultaneamente

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a

4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI (&
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto HDCP con le porte HDMI e DisplayPort 1.2
Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI
e DisplayPort 1.2

Codec audio Realtek ALC233-VB2
1 x connettore cuffie/auricolare
1 x MIC-In

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® I219LM

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x Tasto d’alimentazione

1 x connettore cuffie/auricolare

2 x Porta USB 3.1 Genl di tipo A (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)

2 x Porta USB 3.1 Gen2 di tipo C (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)

1 x connettore ingresso microfono
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1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

Connettore

Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

1 x connettore DC (compatibile con adattatori di corrente
19V)*

* Utilizzare adattatori di corrente 90W per le CPU 65W e adattatori
di corrente 65W per CPU 35W.

1 x connettore cuffie

1 x porta HDMI

2 x DisplayPort 1.2

4 x porte USB 3.1 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)

1 x connettori SATA3 6,0 Gb/s con alimentazione, supporto di
NCQ, AHCI e Hot Plug

1 x Ultra M.2 Socket, supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s
di tipo 2280 e il modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x4

(32 Gb/s)*

* Supporta la tecnologia Intel® Optane™

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio

1 x connettore D-Sub

1 x connettore porta COM

1 x connettore intrusione telaio

1 x connettore ventola CPU (4-pin)
1 x connettore altoparlante interno
1 x connettore uscita Mono

1 x connettore recupero ROM

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
Supporto di SMBIOS 2.7

Rilevamento temperatura CPU

Flussometro ventola CPU

Ventola CPU silenziosa (regolazione automatica velocita in
base alla temperatura della CPU)

Controllo varie velocita ventola CPU

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore
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SO « Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni -+ FCC, CE
+ ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione

A delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di strumenti
di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema o perfino provocare
danni ai comp i e ai dispositivi del sist Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci
riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato
alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”. L'illustrazione mostra un jumper a 3 pin
i cui pinl e pin2 sono "cortocircuitati" quando un cappuccio del jumper ¢ posizionato su

questi 2 pin.

o h

W G W

Short Open

Jumper per azzerare la CMOS 1.2 2.3
(CLRMOS1) o o [ B o o
(vedere pag. 1,n. 1) Predefinito Azzerare la CMOS

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare

i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e
scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un
cappuccio jumper per cortocircuitare il pin 2 ed il pin 3 su CLRMOSI per 5 secondi.
Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se € necessario
azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il
sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della
CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati

solo se viene rimossa la batteria della CMOS.

1. Il pulsante per azzerare la CMOS ha la stessa funzione del jumper per azzerare la CMOS.
2. Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori

provochera danni permanenti alla scheda madre.

Connettore Serial ATA3
(SATAO:
vedere pag. 1, n. 5)

Questo connettore SATA3
supporta i cavi dati SATA per
dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

Connettori della 4.3 2 1
ventola della CPU

H GND
(CPU_FANI a 4 pin) N

(vedere pag. 1, n. 3) CPU_FAN_SPEED
? FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Questo header COM1 supporta

un modulo di porta seriale.

Header di intrusione nello GND o]
chassis Signal 0]

(CI1 a 2 pin)
(vedere pag. 1, n.7)

Questa scheda madre supporta
la funzionalita di rilevamento
CASE OPEN che rileva se il
coperchio dello chassis ¢ stato
rimosso. Questa funzione
richiede uno chassis con
caratteristiche di rilevamento di

intrusione nello chassis.
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Connettore uscita audio MoNo_ouT+ O 1 1 Collegare l'altoparlante dello
Amp 2,5W MONO_oUT- +O H 5 chassis a questo header.
(MONOI a2 pin)

(vedere pag. 1, n. 4)

Connettore recupero SP'S-F?I'-’;MSO Questo connettore di recupero
ROM l SPI_MOSI ROM permette a tecnici qualificati
SPI_CSO0#
(ROM_R a 7 pin) | spu di ricaricare il firmware nella flash
(vedere pag. 1, n. 6) 1lolo] o boot SPI nel caso ci siano problemi
| sPLcs# R coni dati.
+3P3VSB
GND

<
Connettore D-Sub o 3 Questo connettore serve per
|
(VGA1a 10 pin) 2ce g 9 collegare un monitor D-Sub
0006 >a o
(vedere pag. 1,n.9) [ utilizzando un cavo adattatore
QOO0 |+
L
oz >0 A
w e Jdz O
x o @o> 0
3
[a]
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1. 5 Interruttore automatico

La scheda madre ¢ dotata di quattro interruttori automatici: Tasto d’alimentazione.

Tasto d’alimentazione
(SW1)
(vedere pag. 3,n. 1)

I tasto d’alimentazione
consente di accendere/spegnere

rapidamente il sistema.



Q370D4-P1

1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base Q370D4-P1. En esta documentacion, los capitulos 1y 2

contienen la introduccién de la placa base y las guias de instalacién paso a paso. El capitulo

3 contiene la guia de funcionamiento del software y las utilidades. El capitulo 4 contiene la

guia de configuracion de la instalacién del BIOS.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

1.1 Contenido del paquete

Placa base Q370D4-P1

Guia de instalacion rapida de Q370D4-P1

CD de soporte de Q370D4-P1

1 x Datos Serial ATA (SATA) con cable de alimentacion (opcional)
1 x Tornillo para z6calo M.2 (M2*2) (opcional)

1 x Tornillo para médulo WiFi (M2*2) (opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

52

6,7"x6,8"/17,0cmx 17,2 cm

Compatible con la 8* generacion de procesadores Intel* Core™
(Socket 1151)

Admite CPU de hasta 65 W.

Disefio de 5 fases de alimentacién

Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® Q370

Compatible con la tecnologia vPro™ de Intel®

Compatible con la Tecnologia Active Management 12.0 de
Intel”

* La Tecnologfa vPro™ de Intel” y la Tecnologia Active
Management 12.0 de Intel® pueden ser compatibles tinicamente
con la familia de procesadores vPro™ de Intel® Core™

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

2 x Ranuras DIMM SO DDR4

Admite memoria DDR4 2666/2400/2133 no ECC, sin bufer
Capacidad maxima de memoria del sistema: 32GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

1 x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/
BT tipo 2230

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.
Admite Intel® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics

DirectX 12

Codificacion y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits
(solo descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)



Audio

LAN

E/S en el pan-
el frontal

Memoria méxima compartida de 1.024MB

* El tamafio de memoria compartida méxima puede variar en

funcién de los sistemas operativos.

Cuatro opciones de salida grafica: DisplayPort 1.2, DisplayPort
1.2, HDMI y D-Sub

* Admite hasta 3 pantallas simultdneamente

Admite la tecnologia HDMI con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

Admite D-Sub con una resolucién maxima de 1920x1200

a 60 Hz

Compatible con DisplayPort 1.2 con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con
HDMI)

Compatible con HDCP con puertos HDMI y DisplayPort 1.2
Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI y DisplayPort 1.2

Cédec de audio Realtek ALC233-VB2
1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono

1 x Entrada de micréfono

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” I219LM

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas
(ESD)

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Botdn de alimentacién

1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono

2 x Puerto USB 3.1 Genl de tipo A (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)

2 x Puertos USB 3.1 Gen 2 Tipo-C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

1 x Conector de entrada de micréfono

Q370D4-P1
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E/S en panel
posterior

Almacenami-
ento

Conector

Funcion
de la BIOS

Monitor de
hardware
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1 x Conector de CC (compatible con el adaptador de

alimentacién de 19 V)

* Utilice un adaptador de alimentacién de 90 W para CPU de
65 W y un adaptador de alimentacién de 65 W para CPU de 35 W.

1 x Conector de auriculares

1 x puerto HDMI

2 x DisplayPort 1.2

4 x Puertos USB 3.1 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)

1 x SATA3 de 6,0 Gb/s con conector de alimentacién y compati-
bilidad con las funciones NCQ, AHCI y Conexion en caliente

1 x Zécalo Ultra M.2, que admite el modulo SATA3 de 6,0 Gb/s
2280 M.2 y el m6édulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Compatible con la Tecnologfa Optane™ de Intel”

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

1 x Cabezal D-Sub

1 x Base de conexiones de puerto COM

1 x Base de conexiones para manipulacion del chasis
1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
1 x Base de conexiones para altavoz interno

1 x Base de conexiones de una sola salida

1 x Base de conexiones de recuperacion de ROM

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de
usuario multilingiie

Eventos de reactivacién compatibles con ACPI 6.0
Admite SMBIOS 2.7

Deteccién de temperatura en la CPU

Tacometro de ventilador de la CPU

Ventilador silencioso de la CPU (ajuste automatico de la
velocidad del ventilador del chasis mediante temperatura de la
CPU)

Control de varias velocidades del ventilador de la CPU
Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12V, +5 V, +3,3 V, Vcore de CPU
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so «  Microsoft® Windows® 10 64 bits
Certifica- . FCCyCE
ciones « Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de

alimentacion preparada para ErP/EuP)

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el
A ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas

de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,

incluso, danar los comp tes y dispositivos del sist Esta operacion se debe realizar bajo su

propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No imos ninguna resp bilidad por
los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los
contactos, el puente queda “Abierto”. La ilustracion muestra un puente de 3 contactos
cuyo contacto 1y contacto 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos

2 contactos.

. 4

W WG W

Short Open

Puente de borrado de CMOS 1.2 2_3

(CLRMOS1) o o [9) & o

. Predeterminado Borrado de CMOS
(consulte la pag. 1, n° 1)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacion.
Después de esperar 15 segundos, utilice un tapa de puente para acortar el contacto2
y el contacto3 en el CLRMOSI durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS
justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando
acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion,
deberd apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la
contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS.

1. El botén de borrado CMOS tiene la misma funcion que el puente de borrado de CMOS.
2. Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcién del BIOS “Clear Status”
(Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusién anterior del chasis.



1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre

estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard

de forma permanente la placa base.

Conector Serie ATA3
(SATAO:
consulte la pag.1, n° 5)

Este conector SATA3 es
compatible con cables de datos
SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de
datos de hasta 6,0 Gb/s.

Conectores del ventilador de la
CPU
(CPU_FANI de 4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

4 3

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

2 1

GND

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador

silencioso) de CPU de 4 contactos.

Si tiene pensando conectar un
ventilador de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.

Cabezal de puerto serie
(COML1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 8)

Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.

Cabezal de intrusion de chasis
(CI1 de 2 contactos)
(consulte la pag. 1, n°7)

Signal

Esta placa base es compatible
con la funcién de deteccion

de CUBIERTA ABIERTA que
detecta si se ha retirado la
cubierta del chasis. Esta funcién
requiere un chasis diseiado
para la deteccién de intrusién

del chasis.

Q370D4-P1
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Base de conexiones de
salida de amplificador de
audio de 2,5 W
(MONOI de 2 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 4)

MONO_oUT+ +O H 1
MONO_OUT- O

Conecte el altavoz del chasis

, aeste cabezal.

Base de conexiones de
recuperacion de ROM
(ROM_R de 7 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 6)

SPI_CLK
SPI_MISO
SPI_MOSI
| | spi_cso#

QIO
| sPLcstr
+3P3VSB
GND

Este conector de recuperacion

de ROM permite a los técnicos
cualificados volver a cargar el
firmware en la memoria flash de
arranque SPI el caso de que haya un
problema con los datos.

Cabezal D-Sub
(VGAL de 10 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 9)

OJ-pbc_spa

OH—GND
GRN O O~ GND

BLU O Of—cND

HsyNe O O4—vsyne

RED -
DDC_SCL T

Esta base de conexiones es para
conectar un monitor D-Sub a través

de un cable adaptador



1.5 Interruptor inteligente

Q370D4-P1

La placa base contiene un interruptor inteligente: Boton de alimentacion.

Botoén Alimentacion
(SW1)
(consulte la pag.3, N.° 1)

El boton Alimentacion permite
alos usuarios encender y apagar

rdpidamente el sistema.
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1 BeBegeHne

Braropapum Bac 3a mpuobpetenue cucremHort miarst Q370D4-P1. Pasgensr 1 n 2
HACTOAILETO JOKYMEHTa COfiep>KaT ob1Iiye CBefleHNsA O CUCTeMHOII IIJIaTe I IIONIaroBble
VMHCTPYKIVIN 1O YCTaHOBKe. Pasien 3 comepsKUT MHCTPYKIVN IO MICTIONb30BAHIIO
HPOrPaMMHOT0 06ecIiede s ¥ yTUINT. Pasfien 4 copep)kKUT MHCTPYKIIUY 110

HacTtporlike BIOS.

o npuuutie 06HO6NCHUS XAPAKMEPUCINUK CUCINEMHOLL NAAMbL U NPOPAMMHO20 0bechederus
Q BIOS codepicumoe Hacmosugeri JoKyMeHMauuu moxcem Gblmp usMeHero 6e3 npedeapumensHozo

YBEOOMTIEHUL.

1.1 KomnnekT noctaBKu

« CucremHas miata Q370D4-P1

+ Kparkoe pykoBopcTBo 1o ycraHoBke Q370D4-P1

« Jnck ¢ ITO Q370D4-P1

+ 1 kabers nepenaun fanusix Serial ATA (SATA) n mHyp mntanus (mprobperaeTcs
OTJIENIbHO)

1 BuHT 115t pasbpema M.2 (M2*2) (mprobpeTaeTcs OT/E/NbHO)

+ 1 BunT At mogyst WiFi (M2*2) (mprobpeTtaeTcst OTAeIbHO)



1.2 TexHn4YecKme xapakTepucTuKu

Mnatdopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

Tpadpunueckas
nopcucrema

17,0x 17,2 cm

Topeprkka mporteccopos 8" mokonenus Intel” Core™ (Socket
1151)

TToppepxusatorca LITT MmoutHOCTRIO 10 65 BT.

Cucrema nuTaHus 5

ToppepxuBaeTtcst Texuonoryus Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® Q370
IMonpneprxka texuonorun Intel® vPro™

Tonpnepyxka texuonoruy Intel® Active Management 12.0

* Tlopmepskka TexHomornit Intel” vPro™ u Intel® Active

Management 12.0 0CTyIIHA TOTBKO /IS IPOLIECCOPOB CEMENCTBA

Intel® Core™ vPro™

lIByxkananpHas namaTb DDR4

2 cnora DDR4 DIMM

IoppepxuBatorcst Mopynu HeGydepusoBanHoit mamsaTu DDR4
2666/2400/2133 6e3 ECC.

Maxcumanpssiit 06vem O3V: 32 I'b

IopnepxuBaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 cnot M.2 (kmiou E) mra momyna WiFi/BT tuma 2230

Bcrpoennsiit Bueoagantep Intel® UHD Graphics u BbIxozist
VGA noppiep>XxnBaroTcs TONbKO npu ucnonbsosanuu 11T co
BCTPOEHHBIMM IpapuueCcKIMIM IPOLIeCCOPAMIL.
TToppmepxBaeMble BCTPOEHHbIE TEXHOIOTUI BU3Ya/IM3aL{II
Intel® UHD Graphics: Intel® Quick Sync Video ¢ monxocTbio
anmapaTHbIM KofiposaHreMl B popmarax AVC, MVC (S3D)
u MPEG-2, Intel® InTru™ 3D, rexunonorus Intel® Clear Video
HD, Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics

DirectX 12

IIporpaMMHO-anmapaTHOe KOANPOBaHNe-1eKOANPOBAHIIE:
AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6uT, VP8,
VP9 8 6ut, VP9 10 6ut (Tonpko fekopuposanue), MPEG2,
MJPEG, VC-1 (T0/IBKO ieKOfMpOBaHIe)

Q370D4-P1
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3ByK

LAN

MopTbi
BBOJa-
BblBOZa Ha
nepepHen
naHenun

62

MaxkcumanbHblit 06beM obielt mamsatu 1024 MB

* MakcuMasbHbI 06beM 0611el TaMATH 3aBUCUT OT

OHCpaIIMOHHOI?‘[ CUCTEMBI.

Yeroipe rpadudeckux Boixopa: DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2,
HDMI u D-Sub

* Ilopmeps>kuBaeTcsl BRIBOJ, OffHOBPEMEHHO Ha 3 MOHUTOPA

Topmepxka HDMI ¢ MakcumanbHbIM paspenteHyeM 1o 4K x
2K (4096x2160) ipu yacrore o6HOBIeHMs 30 Iiy
TToppepsxuaercs D-Sub ¢ MakcuMaIbHBIM pa3pelieHneM 10
1920x1200 mpu 60 Iy

TonnepxuBaercst DisplayPort 1.2 ¢ MakcuManIbHBIM
paspeuternem o 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Iig
TToppepsxupaiorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/uBer),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) uepes nopt HDMI
(tpebyetcst coorBercrByomuit HDMI-MonuTop)
TonnepxuBaercs ¢pyukiys HDCP gepes moprst HDMI n
DisplayPort 1.2

TTonmeprxka BbiBOfa Buzieo ¢ paspemrennem 4K Ultra HD
(UHD) na moptst HDMI n DisplayPort 1.2

Aynmokopek Realtek ALC233-VB2
1 rHe3[J0 [Is HAYLIHVKOB VIV TAPHUTYPBL

1 MUKPOGOHHBIIT BXOJ,

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ur/c

Giga PHY Intel® 1219LM

ToppepxuBaercs npobysxenne no JIBC

MonHuesaumTa 1 3alMTa OT IMEKTPOCTATUYECKUX PA3PASOB
Topnepxusaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az
Topnepxusaercsa PXE

1 KHOTIKA MUTaHUSA

1 THe3/10 /1A HAYIITHUKOB VI TAPHUTYPbI
2 mopt USB 3.1 Genl tum A (c 3amuToit oT
97IEKTPOCTATHYECKIX Pa3PsLOB)

2 mopt USB 3.1 Gen2 tun C (¢ 3amuroit ot
97IEKTPOCTATHYECKIX Pa3PsLOB)

1 MUKPOGOHHBIIT BXOF,



MopTbl BBOAA-
BblBOAA Ha
3agHel naHenun

3anomuHalouwume
ycTponcTBa

Pasbembl

MapameTpbi
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHuA

+ 1 BXOff IUTaHUA TOCTOAHHOTO TOKa (coBMecTuM ¢ 19-B

6/10KOM muTaHms)*

* PekoMeHJyeTCA UCTIONb30BaTh ajantep nutanud 90 Bart gia

III 65 Bart u agantep nmutanusa 65 Barr s LIIT 35 BarT.

+ 1 THE3[0 [/14 HayIIHUKOB

« 1nopr HDMI

+ 2 noprt DisplayPort 1.2

+ 4 mopros USB 3.1 Genl (c 3amuToit OT 37eKTPOCTATUIECKIX
paspsimoB)

+ 1 nopt JIBC RJ-45 ¢ uuankaropamu (<AKTMBHOCTb/

Coenunenne» 1 «CKOPOCTb»)

+ 1 mopt SATA3 6,0 [61T/C C pa3beMOM IIUTAHNS,
nopzepsxkoit NCQ, AHCI n «ropsiyero» HogK/I049eHns

+ 1 paspem Ultra M.2 noppepxuaeT Mopynb M.2 SATA3
tumna 2280 co cKOpocThI0 06MeHa faHHbIMU 6,0 [6uT/C 1
mopynb M.2 PCI Express o Bepcuu Gen3 x4 (32 I'éut/c)*

* Tlopepykka Texuonmornu Intel® Optane™
* Ilopmep>kuBaloTCs B KaueCcTBe 3arpy304HbIX SSD-ycky Tuma
NVMe.

« 1 Komonka D-Sub

+ 1 konogka COM-nopta

+ 1 X Konofxa Jijisl JaTYMKa BCKPBITUA KOPIyca

+ 1 pasbeM Jy1s1 BeHTUIATOPA oxmaxenus LII1,
4-KOHTaKTHBI

+ 1 Konoaxa [/Isl BHyTPEHHEro JUHAMIKa

+ 1 KonoAKa MOHO-BBIXO7IA

« 1 konopka BocctaHoBenus [13Y

+ AMI UEFI Legal BIOS ¢ nofjiep>kKoit MHOTOSI3bIYHOTO
rpaguyeckoro nHTepderica

+ Tlonmep>xka dyHKumMit mpo6Oysxaenus mo crangapry ACPI 6.0

« Ilopmepxka SMBIOS 2.7

+ Jaruyux temneparyps IIT

« Taxomerp BentunAropa LI1

+ Becirymnbiit Bentustop LT (c aBromMarideckoit
PerymmpoBKO¥ CKOPOCTH BpallleHNsA KOPIYCHOTO
BEHTHU/IATOPA II0 TeMIIepaType Ipoljeccopa)

« Perymmposka ckopoctu Bpaujenus senrunaropa LIIT

+ JlaT4mk BCKpBITHA KOpITyCa

« Konrponb Hanpsxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore 11T

Q370D4-P1
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OnepavuunoHHble + Microsoft® Windows® 10 (64-pa3psanas)
cucTembl

CepTudukayus - FCC,CE

« CosmectuMocTh ¢ ErP/EuP (Heo6xogum 610K IUTaHu,

coorBeTcTBYROIMIT crangapry ErP/EuP)

Credyem yuumoieamo, 4mo pazzoH npoueccopa, 6Kn4as usmerenue Hacmpoex BIOS, npumenenue

A mexHonozuu Untied Overclocking u ucnonv3oseanue uHCmpymennos paszona He3asucumblx

npoussodumernetl, conpsixer ¢ onpedeneHnvim puckom. Pazzon npoveccopa moxem cHuzump
CMAGUALHOCHIL CUCINeMbL U 0aice NPUBECTU K NOBPENIEHUI0 ee KOMNOHEHN06 U yCmpoticme.

Paszon npoueccopa ocyusectr 5 10, Ha cobe i PUCK 1 3@ COGCIMBEHHDLIL
cuem. Mol He Hecem OMBemcimeeHHOCb 3 603MONCHbLLL yu4epO, 6bI36aHHDLIL PA32OHOM NPOLECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIIIadKa
Ha KOHTAKTBI IEPEMbIYKA «3aMKHYTa». Ecmu TI€pEMbIYKa-KO/IAY0K Ha KOHTAaKThI

HE YCTAaHOBJ/IEHA, IIEPEMbIYKA «PA3OMKHYTa». Ha PUCYHKE ITOKa3aHa 3-KOHTaKTHast
TI€peMbIvKa C 3aMKHYTBIMI KOHTaKTaMI 1n2 IIpM YCTAaHOBKE Ha HUX II€PEMbBIYKI-

KOJ/Imma4vkKa.

W W

Short Open

ITepemsbruka copoca 1_2 2_3

Hactpoek CMOS m@ @m
(CLRMOS1) ITo ymomyanuio C6poc Hactpoek CMOS

(em. cp. 1, Ne 1)

CLRMOSI ncnonbayercs s yganenus ganasix CMOS. Yto6sr cOpocuts 1 06HYINTDH
TIapaMeTphl CYCTeMbI Ha HACTPOVKI 10 YMOTIaHNIO, BLIK/TIOINTE KOMIBIOTED 11
U3BJIEKUTE OTK/TIOYNTE Kabe/Ib MUTAHNUA OT UCTOYHMKA MUTAHUA. BepkauTe 15 cekyH
I TIePeMBIYKOIT 3aMKHNUTe KOHTAKThI 2 1 3 Ha CLRMOS]1 Ha 5 cexynz. He cOpacsiBaiite
nacrpoiiku CMOS cpasy nocne obuosnerns BIOS. ITpu HeobxopnmocTu c6pocutsb
nacrpoitku CMOS cpasy noce obnonerns BIOS cHavana mepesarpysure cictemy, a
3aTeM BBIK/IIOYMTE KOMIIbIoTep Hepey copocom HacTpoek CMOS. Yurure, 4T0 I1aporb,
7ara, BpeMs ¥ podu/ib I0Ib30BATE/A IO YMOTYAHMIO COPACHIBAIOTCA TOMBKO B TOM

cty4ae, ecu u3Biedb 6arapero CMOS.

1. IIpednasnauenue kHonku copoca nacmpoex CMOS ananozu4Ho npedHA3HAEHUI0 NePeMbluKLL
c6poca nacmpoex CMOS.

2. Cépoc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k onpedenieHuro 6ckpuimuto kopnyca. Ymo6ot
06HYnIUMb 3aNUCh NPedblOyULe20 ONpedenieHUs BCKPbIMUS Kopnyca, UChonb3ytime napamemp
Clear Status (O6Hynumv cocmositue) BIOS.
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1.4 Konoakmun Pa3beMbl, PaCNONOXKEHHbIE Ha CUCTEMHON

nnarte

Pacnonoscervle HA CUCMEMHOLL naame Ko00KU U paS'bEMbl HE sisnsitomest nzpszmKaMu.
HE ycmaﬂamuaaﬁme Ha Imu KonooKu U pa3vemol nepemvl4Ku-KonnauKu. Yemanoska
nepembmex-koﬂnatmos HA 9MuU KOROOKU U paS'bEMbl Modxem 8vl3samnv HeyCmP{lHMMOE
nospembeﬂue CUCMeMHOT NAambl.

Paswem Serial ATA3
(SATAO:
cM. cTp. 1, Ne 5)

910t pasbem SATA3 npegHasHaueH
VTSI IOIKTI0YeH s Kabereit
nmaHHbIX SATA BHYyTpeHHNUX
3aMIOMMHAOIX YCTPOCTB [/
repefady JaHHBIX CO CKOPOCTBIO
10 6,0 ['6ur/c.

Paspempr BenTUNIATOpOB LTI
(4-xonrakra, CPU_FANI)
(em. cTp. 1, Ne 3)

4 3

2 1

GND
FAN_VOLTAGE

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

ITa MaTepMHCKas I1aTa CHabkeHa
4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM /ISt
Majourymsiero sentuasaTopa I
Ecnu BbI co6MpaeTech MOAKIIOUNTD
3-KOHTAKTHbBI BEHTUIATOP
OXJIaXKJIeHNs IIPOLieccopa,

TOAK/TIIOYANITe €ro K KOHTaKTaM 1-3.

Konopxa nocnemnoBareibHOro
nopra

(9-konTakTHasz, COM1)

(cm. cTp. 8, Ne 1)

Konoagxa COM1 nogaep>xuBaer
HOAK/TIOYEHME MOY/IA

II0C/IE€I0BATEIbHOIO IIOPTA.

Konopxka jis1 maTumka
BCKPBITH KOpITyca
(2-xonTakrHas, CI1)

(em. cTp. 7, Ne 1)

GND
Signal

9Ta MaTepMHCKas IIaTa
TOAIeP/KIBAET TEXHOOTIO
OIpeieNeHN BCKPBITUA KOPITyca
TI0 CHATUIO BEPXHel 9acTi
Kopmryca. [I71 9Tl TeXHONMOTrUM
Heo6XO0fMM KOpITyC ¢ QYHKIeit

OIpeneneHns BCKpbITUA.



Konogka BeiBosia

MoNo_ouT+ 4O IIpennasnayeHa s
ycunuTend sByka 2,5 Batt MONO_oUT- +O TOAK/IIOUEeHN A TUHAMUKA
(2-xonrakTtHbII, MONOL1) KopIIyca.

(cm. cTp. 4, Ne 1)
Kononka BOCCTaHOBIEHMS SP'S-F?I'-’;MSO ITOT pazbeM s
3y SPI_MOSI BoccraHoBjeHus [13Y nossossier
. | spi_cso#
(7-xonTakTHBII ROM_R) . KBa/IMUIVPOBAHHBIM
(cMm. cTp. 6, Ne 1) 1l0lo CIIeIMaIICTaM TIepe3arpysuThb
| sPLcs#R  Muxpomporpammy B mamsTh
+3P3VSB ponporp y
GND

sarpysku SPI B cryyae
BO3HJKHOBEHMS IIPOOTIeMBI C

JaHHbIMMU.

Kononka D-Sub
(10-xonrakToB, VGAI)
(em. cTp. 9, Ne 1)

O4-bbc_spba

BLU 4O O4—ceND

HsYNC —#HO O4— vsyne

RED -

OH-cND
GRN O Of-c6nDp

DDC_SCL

ITOT pasbeM CITY>KUT I
nopxoYeHnsa Mountopa D-Sub ¢

IIOMOILIBIO Kabens ajamnrepa

Q370D4-P1
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1.5 DneKTPOHHbIN NepekntoyaTenb

CucreMHas 11aTa CHabKeHa OTHVIM 37IEKTPOHHBIM II€PEK/II0IATEIEM:

Kuomnka nuraHus.

Knomka nuranus ° ° Knormka nuranus

(SW1) . [pefHa3HavYeHa Ajst ObICTPOro

(Cm. cTp. 3, Ne 1) ° ° BKJ/IIOYEHUS U BBIK/TIOYEHS
CUCTEMBI.



Q370D4-P1

1 Introducao

Obrigado por comprar a placa mae Q370D4-P1. Nesta documentagio, Capitulo 1 e

2 contém a introdugao da placa-mae e guias de instalagdo passo a passo. O Capitulo

3 contém o guia de operagdo do software e utilitarios. O Capitulo 4 contém o guia de
configuragao da BIOS.

Q Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido desta

documentagao estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa mae Q370D4-P1

Guia de Instalacdo Répida Q370D4-P1

CD de Suporte Q370D4-P1

1 x Dados Serial ATA(SATA) com Cabo de Forga (Opcional)
1 x Parafuso para Soquete M.2 (M2*2) (Opcional)

1 x Parafuso para Modulo WiFi (M2*2) (Opcional)
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1.2 Especificagcoes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Graficos

+ 6,7-polx6,8-pol, 17,0 cm x 17,2 cm

« Suporta 8 Geraio de Processadores Intel® Core™ (Soquete
1151)

+ Suporta CPU até 65W

+ Design com 5 fases de alimentagao

+ Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

- Intel” Q370
- Suporta a tecnologia Intel® vPro™
+ Suporta a tecnologia Intel® Tecnologia de Gestao Ativa 12.0

* A Tecnologia Intel® vPro™ e a Tecnologia de Gestio Ativa Intel®
12.0 pode ser suportada apenas com a familia de processadores
Intel* Core™ vPro™

» Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

+ 2x Slots DDR4 SO-DIMM

+ Suporta memoria DDR4 2666/2400/2133, nao ECC, sem
memoria intermédia

+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 32GB

+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

1 xsoquete M.2 (Chave E), suporta Mddulo tipo 2230 WiFi/BT

+ Os gréficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6
podem ser suportados com processadores com GPU integrada.

+ Suporta graficos incorporados Intel® UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, Graficos Intel* UHD

+ DirectX 12

- HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)



Audio

LAN

E/S do painel
frontal

Q370D4-P1

Memoria compartilhada maxima de 1.024MB

* O tamanho da memoria compartilhada méxima pode variar de

diferentes sistemas operacionais.

Quatro opgdes de saida de graficos: DisplayPort 1.2,
DisplayPort 1.2, HDMI e D-Sub

* Suporta até 3 monitores simultaneamente

Suporta HDMI com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 30Hz

Suporta D-Sub com resolugdo maxima de até 1920x1200

@ 60Hz

Suporta DisplayPort 1.2 com resolu¢do méx. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC
e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessério
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas HDMI e DisplayPort 1.2

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI e
DisplayPort 1.2

Codec de Audio Realtek ALC233-VB2
1 x Entrada de Fone de ouvido
1 x Entrada de MIC

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219LM

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Prote¢do de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x botao Liga/Desliga

1 x Entrada de Fone de ouvido

2 x Portas USB 3.1 Genl Tipo A (Suporta Prote¢dao ESD)
2 x Portas USB 3.1 Gen2 Tipo C (Suporta Prote¢ao ESD)
1 x Entrada de microfone
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E/S do painel + 1x Adaptador CC (Compativel com o adaptador de for¢a de
posterior 19V)*
* Por favor, use o adaptador de forga de 90W para 65W CPU e
adaptador de forga 65W para 35W CPU.
+ 1 Fone de ouvido
« 1xPorta HDMI
+ 2x DisplayPort 1.2
+ 4 xPortas USB 3.1 Gen1 (Suporta Protegdo ESD)
+ 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE

VELOCIDADE)
Armazena- + 1 SATA3 6,0 Gb/s com conector de alimentagdo, suporta NCQ,
mento AHCI e Hot Plug

+ 1x Soquete Ultra M.2, tipo de suporte médulo 2280 M.2
SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32
Gb/s)*

* Suporta tecnologia Intel* Optane™

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

Conector + 1x Suporte D-Sub
+ 1x Suporte porta COM
+ 1 x Gabinete de Alimentagdo de Intrusdo
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
« 1 x Conector alto-falante interno
« 1 x Coletor Mono-Out
+ 1x Coletor de Recuperagaio ROM

Fungoes da + AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
BIOS + ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
« Suporte SMBIOS 2.7

Monitor de + Sensor de Temperatura CPU
hardware « TacOmetro da Ventoinha da CPU
+ Ventoinha silenciosa da CPU (Auto ajusta velocidade da
ventoinha do gabinete pela temperatura da CPU)
« Controle de Multivelocidades Ventoinha CPU
+ Detecgao de ABERTURA da CAIXA
+ Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore



Q370D4-P1

SO « Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificagoes « FCC,CE

« Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de

alimentagdo preparada para ErP/EuP)

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das definigoes
na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagio de ferramentas de overclocking

de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar danos nos compo-
nentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco. Ndo nos responsabi-
lizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.

Portugués
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1.3 Configuracgao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do jumper
é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos
pinos, o jumper é "Aberto". A imagem mostra um jumper de 3 pinos cujos pinol e pino2

estao "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.

. 7

W G W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS 1_2 2_3
(CLRMOS1) o o0 Ee o
(ver p.1,N.o 1) Padrio Apagar CMOS

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto do pino 2 e do pino3 no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague
0 CMOS logo apds ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS
logo apds ter terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e
voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e

perfil padrao do usuario serdo apagados so se a bateria CMOS for removida.

1. O botdo para limpar o CMOS tem a mesma fungao do Jumper para limpar o CMOS.
2. Sevocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢do do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.



1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre es-

tes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar

danos permanentes a placa-mde.

Conector Serial ATA3
(SATAO:
ver p.1, N.° 5)

Este conector SATA3
suporta cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferéncia de
dados de até 6,0 Gb/s.

Conectores do ventilador da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.23)

4 3

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

2 1

GND

Esta placa mae inclui um conec-
tor de ventilador da CPU (Ven-
tilador silencioso) de 4 pinos.

Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Suporte da porta serial iy Este suporte COM1 recebe um
RRI#1—{C

(COM1 de 9 pinos) cerse 14 modulo da porta serial.

DDsR#1—
(ver p.1,N.2 8) N [

TTXD#1 E

RRXD#—|[]

poco#—

[ ]

Suporte de intrusdo do chassi GND o] Esta placa-maée suporta a fungao
(CI1 de 2 pinos) Signal o] de deteccao de ABERTURA da

(ver p.1,N.27)

CAIXA que detecta se a tampa
do chassi foi removida. Esta
fungdo requer um chassi com

design de detecgdo de intrusio.

Q370D4-P1
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Coletor de Saida Amp de

Por favor, conecte o alto-

- MONO_ouT+ O
Audio 2,5W MONO_oUT- +O falante do chassi a este
(MONOI de 2 pinos) suporte.
(ver p.1,N.0 4)
Coletor de Recuperagio SP'S-;U:MSO Este Conector de Recuperagdo
ROM | SPI_MOSI ROM permite aos técnicos quali-
(ROM_R de 7 pinos) o)[e) | Sp-Cs* ficados recarregar o firmware no
(ver p.1, N.°6) 1l0lo SPI boot flash no caso que existir
+:!P3V SSSLCSKR problemas com os dados.
GND

Suporte D-Sub
(VGA1 de 10 pinos)
(ver p.1,N.°9)

Of-ono

OJ-pbc_spa

RED -

GRN O O~ GND

BLU O Of—cND

HsyNe O O4—vsyne

DDC_SCL T

Esta plataforma deve ser conectada
a um monitor D-Sub por um cabo
adaptador
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1.5 Chave inteligente

A placa-mae tem uma chave inteligente: Botdao de Alimentagao.

Botao de alimentagao O Botdo de alimentagdo permite
(SW1) . a0s usuarios ligar/desligar o

(ver p.3,N.o 1) e o sistema rapidamente.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup plyty gléwnej Q370D4-P1. W niniejszej dokumentacji, rozdzialy 1
i 2 zawierajg wprowadzenie do plyty gléwnej oraz przewodnik instalacji krok po kroku.
Rozdziat 3 zawiera przewodnik obstugi oprogramowania i narzedzi. Rozdzial 4 zawiera
przewodnik konfiguracji ustawien BIOS.

Q Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane, zawar-

tos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartosc¢ opakowania

Plyta gléwna Q370D4-P1

Skrécona instrukeja instalacji Q370D4-P1

Pomocnicza plyta CD Q370D4-P1

1 x kable danych z kablem zasilania Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)
1 x $ruba do gniazda M.2 (M2*2) (Opcjonalne)

1 x $ruba do modutu WiFi (M2*2) (Opcjonalne)



1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

« 6,7 calax 6,8 cala, 17,0cmx 17,2 cm

« Obsluga 89 generacji procesoréw Intel” Core™ (Socket 1151)
+ Obstuga CPU do 65 W

+ Sekgja zasilania 5 Power Phase Design

+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

- Intel” Q370
« Obsluga technologii Intel® vPro™
+ Obstuguje Intel” Active Management Technology 12.0

* Technologia Intel® vPro™ i Intel” Active Management Technology
12.0 moga by¢ obstugiwane jedynie przez rodzing procesoréw

Intel® Core™ vPro™

+ Technologia pamieci Dual Channel DDR4

+ 2x gniazda DDR4 SO-DIMM

+ Obstuga pamieci DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, pamig¢
niebuforowana

+ Maks. wielko$¢ pamigci systemowej: 32GB

+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230

+ Whbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA sg obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktére majg zintegrowane GPU.

+ Obstuga wbudowanej grafiki Intel® UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™,
grafika Intel” UHD

+ DirectX 12

. Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (tylko
dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko dekodowanie)

Q370D4-P1

79



80

Audio

LAN

Przedni panel
Wejscia/Wyjs-
cia

Maks. wspoldzielona pamie¢ 1 024MB

* Wielko$¢ maksymalnej wspotdzielonej pamieci zalezy od

systemow operacyjnych.

Cztery opcje wyjscia grafiki: DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2,
HDMI i D-Sub

* Obstuga do 3 monitoréw jednocze$nie

Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoécia do 4K x 2K (4096x2160)
przy 30Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)

Obstuga portéw HDCP z HDMI i DisplayPort 1.2

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI i
DisplayPort 1.2

Realtek ALC233-VB2 Audio Codec
1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego
1 x MIC-In

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219LM

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyczny-
mi/ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x Przycisk zasilania

1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego

2 x port USB 3.1 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)
2 x port USB 3.1 Gen2 typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)

1 x gniazdo wej$cia mikrofonu



Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

Zigcze

Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

+ 1x gniazdo zasilania DC (zgodne z zasilaczem 19 V)*

* Korzystac z zasilacza 90 W dla CPU 65 W i zasilacza 65 W dla
CPU 35 W.

+ 1x gniazdo stuchawek

« 1xport HDMI

+ 2x DisplayPort 1.2

+ 4xporty USB 3.1 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

« 1 xzfacze SATA3 6,0 Gb/s ze ztaczem zasilania, obstuga NCQ,
AHCI i Hot Plug

+ 1x gniazdo Ultra M.2, obstuga typu 2280 modutu M.2 SATA3
6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*

Obstuga technologii Intel® Optane™
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

+ 1 x zfgcze gtéwkowe D-Sub

+ 1 x zfacze gtéwkowe portu COM

+ 1 x zfacze gtéwkowe funkeji naruszenia obudowy
+ 1 x zfacze wentylatora CPU (4-pinowe)

+ 1 x ztacze gtowkowe glo$nika wewnetrznego

+ 1 x zfacze gtowkowe wyjscia mono

« 1 x ztacze gtowkowe odzyskiwania ROM

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI

+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

+ Obstuga SMBIOS 2.7

+ Wykrywanie temperatury CPU

+ Tachometr wentylatora CPU

+ Cichy wentylator CPU (automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy zaleznie od temperatury CPU)

+ Sterowanie wieloma predko$ciami obrotowymi wentylatora
CPU

+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

+ Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 'V,
+5V,+33V

Q370D4-P1
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System oper- + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
acyjny

Certyfikaty - FCC,CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z

gotowoscig obstugi ErP/EuP)

2 Nalezy pamigtal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg ustaw-

iert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi przetaktowy-
wania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub nawet powodowac
uszkodzenie komponentéw i urzqdzeti systemu. Powinno to zostac zrobione na wlasne ryzyko i koszt.
Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”. Ta ilustracja pokazuje 3-pinowg zworke, ktorej pinl i pin2 sg “Zwarte”, a

nasadka zworki jest umieszczona na tych 2 pinach.

S

W W %

Short Open

Zworka usuwania danych 1.2 2_3

z pamieci CMOS m@ @m

(CLRMOS1) Domyslne Usunigcie danych z pamigci CMOS

(sprawdz s.1, Nr 1)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowal parametry systemu do ustawienn domyslnych, wytacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadki zworki do
zwarcia pindw pin2 i pin3 CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych

z pamigci CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem
usuwania danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie
wylaczy¢ go. Nalezy pamietad, ze hasto, data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang
usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.

. Przycisk Clear CMOS (Ususi dane z pamieci CMOS) dziata w taki sam sposob jak zworka
usuwania danych z pamieci CMOS.

2. Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj opcje
BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc¢ zapis poprzedniego stanu naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i

zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

Zkacze Serial ATA3
(SATAO:
sprawdz s.1, Nr 5

To ztacze SATA3 obstuguja kable
danych SATA dla wewnetrznych
urzadzen pamigci z szybkoscig
transferu danych do 6,0 Gb/s.

Zacza wentylatora CPU 43 21
(4-pinowe CPU_FANT1)
’ GND
(sprawdz s.1, Nr 3) FAN VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylato-

ra CPU (Cichy wentylator).

Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podiaczy¢ do pinéw 1-3.

Zkacze gtowkowe portu

To ztgcze gléwkowe COM1

szeregowego obstuguje modut portu
(9-pinowe COM1) szeregowego.
(sprawdz s.1, Nr 8)

Ta plyta gléwna obstuguje

Zkacze gtéwkowe czujnika oD @l
naruszenia obudowy Signal
(2-pinowe CI1)

(sprawdz s.1, Nr 7)

funkcje wykrywania OTWARCIA
OBUDOWY, ktéra wykrywa
zdjecie pokrywy obudowy.

Ta funkcja wymaga obudowy

z konstrukeja wykrywania

naruszenia obudowy.
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Zlacze gtowkowe wyjscia MoNo_ouT+ JO o 1 Podacz to tego ztacza
wzmacniacza audio 2,5 W mono_ouT- +O H 5, gtéwkowego glosnik
(2-pinowe MONO1) obudowy.

(sprawdz s.1, Nr 4)

ZYacze gtowkowe SP'S-F?I'-’;MSO ZYacze odzyskiwania ROM umozli-
odzyskiwania ROM l si:’I_S'\IIZI’IOSCISO# wia wykwalifikowanemu techniko-
(7-pinowe ROM_R) N wi przeladowanie oprogramowania
(sprawdz s.1, Nr 6) 1lolo] o sprzetowego do pamigci uruchami-
+:!P3V SSE’LCS*LR ania SPI w przypadku probleméw z

GND danymi.

zlacze gléwkowe D-Sub o é To ztacze stuzy do podlaczenia
(10-pinowe VGA1) 222 g 8I monitora D-Sub za posrednictwem
(sprawdz s.1, Nr 9) o| L? C|) T ‘|3 kabla adaptera
QOO0 |+
L
§z2%0
xons o
3
[a]
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1.5 Inteligentny przetacznik

Ta plyta gtéwna ma jeden inteligentny przetacznik: Przycisk zasilania.

Przycisk zasilania
(SW1)
(sprawdz s.3, Nr 1)

Przycisk zasilania umozliwia
uzytkownikom szybkie

wlaczanie/wylaczanie systemu.
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CPU

H 2zl

i

A
i
M

|4
o
JH

6.7 12 x6.8213],17.0cmx 17.2 cm

8 Al ol Intel® Core™ Z Z A4 21 (47 1151)
# o 65W 2] CPU 2 A

50 44 14 7=

Intel® Turbo Boost 2.0 7] & 2] ¢

Intel® Q370
Intel® vPro™ 7] % #] ¢

Intel® Active Management Technology 12.0 %] 1

* Intel® vPro™ 7] <% 2! Intel® Active Management Technology 12.0
< Intel® Core™ vPro™ Z 2 A| A A F-F o2 2|4 75

¥4 Ad DDR4 ®| &.2] 7| %
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Intel” UHD 28] 2 ~ W E - ql ¥] 54 3} VGA &> GPU
T ZE2AAZ A LD 5 ol F .

Intel* UHD 222l =~ Wl & _ o] v 2] %] . AVC, MVC
(S3D) 2 MPEG-2 & HW Encodel 2] %] Intel® Quick Sync
Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® -] o] B]t] & HD 7] &,
Intel® Insider™, Intel* UHD 2.2} 2] ~

DirectX 12

HWA ¢l F.E /T] 5. : AVC/H.264, HEVC/H.265 8- H| E.,
HEVC/H.265 10- H] E., VP8, VP9 8- H| E |, VP9 10- H| E ( T]
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o Fof T vl =2 1,024MB
2 Tl e =] 0 A A o vl obE S 9l
(B h=1

o e &3 FA4 | A : DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2,

HDMI ¥ D-Sub
“FH o 3702 t]xE o] & T Aol A4

« HDMI A4 (3 ) s AF = 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)

« D-Sub A9 ( Fth A= 1920x1200 @ 60Hz)

« DisplayPort 1.2 2] 41 ( 2] vl] s A} = 4K x 2K (4096x2304) @
60Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 2 HBR (High
Bit Rate Audio) (HDMI £ E 3} ) 2|1 (HDMI &3 &
el 38

« HDCP(HDMI ¥ DisplayPort 1.2 £ E

« HDMI % DisplayPort 1.2 L EE o] &
22 214

EF) A
g} 4K Ultra HD(UHD)

2r|=2 « Realtek ALC233-VB2 $.T] & 514
o A=Z /A=A A 1A
o Thola dH 1

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® I219LM
« Wake-On-LAN #] ¢
« W /ESD B3 2] ¢
o B3 o]yl 802.3az 2|

« PXEAY
MHIlZ /0 o AL HE1A

o FA=E /A A

« USB3.1Genl E}%} A £E 27l (ESD 2.3 A1)
« USB3.1Gen2 €3] CEE 2 (ESD H3& A|¥)
o mto]=z iy A1 A
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3| =3 A 1 )

HDMI *E 1 7}

DisplayPort 1.2 2 7}

USB 3.1 Genl - E 4 7| (ESD B35 %] %)

LED # % RJ-45 LAN ¥ E 1 7} (ACT/LINK LED ¥ SPEED
LED)

H ¢ 353 SATA3 6.0 Gb/s A€ 1 7] , NCQ, AHCIL ¥ 8¢
A4

$ e} M2 47 170, e} 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s =&
ul

2] Gen3 M.2 PCI Express 252 4 7l (32 Gb/s) 7}2] 2] <4 *

* Intel® Optane™ 7] < 2] 1
*NVMe SSD 5 -8 t] 23 2 A8 7153 =2 2|

D-Sub 3t 1 7}
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A R ed #H 1
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R E9 3y 1ol
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t}=-o] GUI A 1§ Al &3}+= AMI UEFI 4 33 BIOS
ACPI 6.0 = o] = ¢ o|HI E
SMBIOS 2.7 2] 4

CPU &% 714

CPU 3 e} 71 ]

CPU A &5 3l (CPU 2 =0fl 28 A sl &= 25 24)
CPU 3 t}Z 5= Alo]

Aol A7l 37

Ak mUEE 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
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0s o Microsoft® Windows® 10 64- H] E
o= « FCC,CE

« ErP/EuP A}4- 715 (ErP/EuP A4 715 Ad 5342 2.2)

BIOS 4% & 7% 5} 71} Untied Overclocking Technology & 4 -§-3] /1] e} A o] &
l : s B E27 E7E AlE3lE AS EPsle LB FEH ] H =] 93] ol E
= AE FEA L. 222 A2 QG of] FFE T ] 0] Al
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o g s AL Aol 2497 ¢
H91g wef ] A 13} 2 2 & 45 7

Nlo 10 E‘lN

Short Open

12 2_3
Clear CMOS # ¥ m m
(CLRMOS1) 7] B2k Clear CMOS
(L Ae]A] 1 A 2

CLRMOS1 & A}-4-3}¢3 CMOS ol A 4% dlo] )& 2] & 5= el F . Al
N & A $u 7| B A2 o g 27)3lste]d AFEHE ny AL F=E5 A
A ol A wi Al A 215 2 Fek J] vk F A3 S AF-8-8ke] CLRMOST 2] 3
3552 TG SFHAIA AL 2eirl BIOS G Hl o] E A F-ofl = CMOS = AHA|
517] ph4] Al 2. BIOS S Hl o] 5 983 25 CMOS & A $Jof & 4 $-
§5 FHE Futo] e o] EE F R thE CMOS A7) 24l < 3
th.CMOS vl E 2] & A A& A folvt b5, g7, A3, AR 7] 2 2
A3yt

H
2. CMOS & =& Alo]x do] 2] F % ¢l r}. BIOS 54 “ Clear Status

1. Clear CMOS W E-2 Clear CMOS H ¥ 9} 5 U3 7] 55 2w Qs T).
- F
(el 2-2-7] ) » & 2H3]of o] H o A A H el tf 3t 7] =& 2] -2 4] 4] &
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1.1 Ny r—2CDAR

o Q370D4-P1 ¥H'—R—F

o Q370D4-P1 7 A IA YV AM—=)VHAR

« Q370D4-P1 ¥ K—}k CD

o 1xU7)V ATA (SATA) 7— & (BIFr —7 U TE) (A7 v a)
o 1xM2 Vv AL M272) (AT v a)

o 1xWiFi EVa—)VHRAL (M2*2) (X7 va>)
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CPU

Fy Tk

*EY

sRAOv b

IS71499R
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5 8 AL Intel® Core™ 7Tty B—icifin (V4 b 1151)
K 65W £ TD CPU ITH i

5 BIF T = — Akt

Intel®* Z—R7—Zk 2.0 77/ 0 —%=HR—hk
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Intel® vPro™ 77/ 0¥ —IHf i
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(7 €~ ROM_R) l SPI_MOSI 93X, 7 — 2 DOREN B 255
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GND
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1 &g

R ENE K Q370D4-P1 £EMT o TEASCRYH » 55 1 FEAIE 2 TN4H BT 414
WM ZEEE - 5 3 A &SRR © 5 4 EEE BIOS L E AL
B o

Q HiFEHHUAE AT BIOS # A FTREC AT » AL » A3CHHIN A FTRE A RERTE L - 21T
A

1.1 8KE

« Q370D4-P1 A

« Q370D4-P1 PSEZIEER

« Q370D4-P1 b4

o 1x AT ATA (SATA) B¥EHIFL (L)

o IxURZ2 (Bt M2 RO - M22)  (%£19)
o IxURZZ (ft wiki BELER - M2*2)  (GER )
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1.2 Jt&

EE o 6.7 T x68% 2 17.0cmx17.2 cm
CPU o THE 8 X Intel® Core™ AbFRES (48 1151)

o TR 65W [ CPU
o 5 BRI
« 7#F Intel® Turbo Boost 2.0 A

oRE « Intel” Q370
« FF Intel’ vPro™ Technology
« TZ¥F Intel® Active Management Technology 12.0
* (Y Intel® Core™ vPro™ 4L HEEF A 5137 7 Intel® vPro™
Technology F/1 Intel® Active Management Technology 12.0 °

[oE3 « WGHE5E DDR4 WERA
« 2xDDR4 SO-DIMM f&
« ¥ DDR4 2666/2400/2133 JE ECC » JELEIHANLE
. ZFRRGENERAEE  32GB
« SZFF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¥ iE « 1xM.2 Socket (Key E) » 37354 2230 WiFi/BT f&ik
B¥ « B GPU ERRIAEEERA SZFF Intel® UHD Graphics N E

TN VGA Fait ©

o SZFF Intel” UHD Graphics A E 4K : Intel® {R53[R] 2 4 -
K AVC ~ MVC (S3D) #1 MPEG-2 Full HW Encodel ~
Intel® InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD 7K ~ Intel®
Insider™ ~ Intel* UHD Graphics

¢ DirectX 12

« HWA Jgf5 / 15 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit
HEVC/H.265 10-bit ~VP8 ~VP9 8-bit ~VP9 10-bit ({Xf#FS ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ({fi#h5 )
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LAN

BITE#R 1/0

AT 1,024MB

BRI R R ER S E

4 P EFE AR LT ¢ DisplayPort 1.2 ~ DisplayPort 1.2
HDMI 7/ D-Sub

* [AII % SCRF A 3 Tomds

HF HDMI » B K/M#ZR AT 14 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

FF D-Sub » 60Hz I A #2571 1920x1200

5 DisplayPort 1.2 » 60Hz B fr K3 HEZRIX 4K x 2K

(4096x2304)

JBIT HDMI Ui (77 223841 HDMI frds) S5F

Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Il HBR
(EALHEEEH)

381 HDMI I DisplayPort 1.2 §ii 157 F HDCP

il HDMI #/1 DisplayPort 1.2 3 137 #5357 £F 4K #8514

(UHD) #&1K

Realtek ALC233-VB2 & 414w 5 25
1 x HALHTL
1 x 72 5 KU A

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel” 1219LM

% Wake-On-LAN ([_F- g )
Y FFE L /ESD 1R
SCRFEIRERLIR 802.3az

4 Ff PXE

1x EEYEE%%H
1 x HALHEFL
2x USB 3.1 Genl A MU (745 ESD 1#)

2 x USB 3.1 Gen2 C MUt ( S7FF ESD £#4F7)
1 x 2 v XU AJEFL
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jaE#R 1/0
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O

BIOS Ik
HR

Wi
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Ix EfASL (7 19V BIGERC SR ) *

* 65W CPU {5/ 90w FLIFERC#S » 35W CPU 5/ 65W HLIR
JEMACER o

1 x HALHETL

1 x HDMI Jifi [

2 x DisplayPort 1.2

4x USB 3.1 Genl Ui [ ( %4F ESD {4 )

1x RJ-45 LAN 3 [ » #f7 LED (ACT/LINK LED F/I SPEED
LED)

1 x SATA3 6.0 Gb/s FELIE#Z] » & £F NCQ ~ AHCI fIF SR
1 x #82% M.2 [ » 74 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s JE U
I M.2 PCI Express 153 (515 Gen3 x4 (32 Gb/s)) *

* 37#F Intel® Optane™ Technology
* 3 NVMe SsD A{FEEh#

1 x D-Sub

1 x COM U 132K

1 x HLFER AFE

1x CPU WE#E (4 1)
1 x NERFFE a2

1 x B R

1 x ROM TR E 2 H

AMI UEFI Legal BIOS » ZZFi% 155 GUI

ACPI 6.0 FfAMEEE

% SMBIOS 2.7

CPU LB

CPU NFHHT

CPU & N (IR¥E CPU 1R H shAEN LA XUmE )
CPU X725 Pl PE

CASE OPEN (HLF&FTH) 4
FE RS © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore
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BERG « Microsoft® Windows® 10 64-bit

AIE « FCC~ CE
« ErP/EuP 3FF (FFELHF ErP/EuP HUHEIR)

TONREEITA T —ENIS » E#5 A% BIOS 1B » WA “EHIEMEAR" » BEHE
=TT E - BBITFIRE A RAAER IR ENE » B EXTRGHIA AT 853 E AT
PITIXIN T EERL BRI o FAIX i TEAMa T 51 77 ©

& & h3C
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1.3 BikigE

L R AT R BBk - FFRARIESE R X LA BT - BRER “REERT o Ak
BHIAN ER A SEBRENE - BhER CUTRET o BLIERIEIR 3 TBRE: o UBREMESTES 1
FOEHRA 2 b > &A1 “ms” -

- 4
Short Open
15 CMOS Bk 1_2 2.3
(CLRMOS1) E@ » e o
(ME1TE14) BN BB% CMOS

CLRMOS1 T EER CMOS FIREEHE  BUEIRFIEERASHEIBALE » 1§
FIAIHEAL > MR T IR L o S0 15 BOI5 o (HA BB CLRMOS1
RETHIE 2 FEHRE 3 A 5 B o B2 TETEE T BIOS & L ENERE CMOS © 41
AR EAEN5ERL BIOS FHTEIER: CMOS » ML AT B a2 » HEXTEH
PUTIERR CMOS #4E < 187EE > 55 ~ HHA ~ BRI P EOAECE SO RTERT T
CMOS Hathf5 A 2 b o

1. JEkR CMOS #Z I R H 5 iE kR CMOS BEZAH[RIRTHIRE
2. JIREERR CMOS » HLFEFTIT A1 MIE - 1% BIOS £ “Clear Status”  (TEBRIKE)
VARG FRET— MR ASHTIEF



1.4 IREFERIFNIE O

WRELTIE TR o T B ANFFE R LB AR L] E o FFBLZNEHEE X 2L

BERIFIEE CI_LFF 20 EHGE KK X EREL ©

EB1T ATA3 $21 It SATA3 B2 1S AR (&
(SATAO : B EN 6.0 Gb/s BINERTEE

WELT Hs54) 5 SATA ¥k -

CPU XEEM 43 21 I FEMGR AL 4 £ CPU KU

(4 ¥F CPU_FAN1)
e , AN GND
<D—I'-‘% 1 ﬁ 4537 > FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(FFE W) B0 o aRIEFT
BERE 3 5T CPU K » 1EH
TIEEEE 1-3 ¢

ERA TR B2
(9 5t coMm1)
(MLE8TT > H11)

It coM1 #I = FF A AT
R o

WUFERE A2
(2 £ cI1)
(ME 7T FE11)

It F#75FF CASE OPEN (#]1
FEFTTF) REMITHEE - AEMALFE
TR o LIIREFR SR
B ARRMRZ I HIHLFE
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1 BRI SRR
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ROM P& 2 £z
(7 4 ROM_R)
(ME1T - Fe )

It ROM PR E £ 0 1A 5T HY
FEARN BT EROHE 177 [P R 4[]
FEHTE A Z SPI 5| 5 Flash ©

D-Sub
(10 #f VGA1)
(MEE 1T 5 9A)
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H¥ES~
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FAZHHRR

AR E R THAE S 7 s e h A B ) K SJ/T 11364-2006 THLF
ERFH GRS ) > B E R M TR » #LIE RS 155
R E BN B EYR BT EAAEUR NI B ZE AR T PR S R e a
WAE ~ MF=5ER™ EIMERIAR o (K FUHlE - AT F A7 52 NI AR
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FSRAEYEH RN BRREERNA

AT BRI SR E R A E VR BT RIS R E R o E SR %

T 5B o
T GELEES
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FIVRI LS
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INEE B
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O: F %A B H EVREZEEATE S TR R & = TE SJ/T 11363-2006 FRUEMLE
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1 &

JEHIEFEE 25 Q370D4-P1 MM o FEATCAFH - 55 1 BN 2 R & ERMR
fi o1 BB 2 6 o 55 3 BR S R AR IIRIEER - 28 4 =25 BIOS
AERERR E 157 ©

Q HI EAEATHINE B BIOS $KREFTRE S AT » T LA B AT RE » 2T A T8 °

1.1 BEARTE

« Q370D4-P1 £

« Q370D4-P1 HRE LSRR

« Q370D4-P1 {EIEHE

o 1xSerial ATA (SATA) EHH &R (24
o 1xIEER GEAMN M2 E) (M2+2) GEM)
o IxBRHE CEFIR Wik BHH) (M2+2) GER)
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1.2 FRI%

ECiSEE

RFCHEE

BTnF
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6.7-in X 6.8-in, 17.0cm x 17.2 cm

SHEES 8 X Intel® Core™ BEHEES (Socket 1151)
PR 65W CPU

5 EIRAEAIE

7% Intel® Turbo Boost 2.0 £¢{i

Intel® Q370
4% Intel® vPro™ Ffiif
SR Intel” EEVEFRENT 12.0

*Intel® vPro™ F i Kz Intel® FEE IR 12.0 (3% Intel®
Core™ vPro™ FEFEER A5

HE595E DDR4 3¢ (B RS H i

2 x DDR4 SO-DIMM &

7 1% DDR4 2666/2400/2133 JE ECC HEAE &30 1B S
RARRMELIEREE = : 32GB

4% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1x M.2 ffifE (Key E) » 4% Type 2230 WiFi/BT 5

E[R#E & GPU HYBEFH 354 A 24 Intel* UHD Graphics
Built-in Visuals 2 VGA Hijii ©

4% Intel” UHD Graphics Built-in Visuals : ##ft AVC ~
MVC (S3D) Kz MPEG-2 Full HW Encodel F Intel® /&35
R [EIHERE AT ~ Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology ~ Intel® Insider™ ~ Intel> UHD Graphics
DirectX 12

HWA fi@h / #7155 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8 {iJT
HEVC/H.265 10 iZJT ~ VP8 ~ VP9 8 {iLJT ~ VP9 10 {i[ T
(EAZHE ) ~ MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( [Zf7HE )



LAN

BUER I/0

AR RS 1024MB

B RS ECR BRI A T RE G RE & (FSE AR AR T ki o

/Y {18 [ 7723 (33878 ¢ DisplayPort 1.2 ~ DisplayPort 1.2 ~
HDMI Jz D-Sub

B EIFIR SR 3 BHRE:

B = 1R 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz A ) HDMI

B 2K 1920x1200 @ 60Hz fiEEfT LY D-Sub

B SCHE 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz fRATT ]

DisplayPort 1.2

IR HDMIERIR (FMHZAR HDMI B fies ) /Y

Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) * xvYCC Jz HBR
(FERTaEE)

1% & HDMI . DisplayPort 1.2 582181 HDCP

S $%{5 Fl HDMI B2 DisplayPort 1.2 SEBERE]T 4K Ultra HD

(UHD) # i

Realtek ALC233-VB2 & FH\EHE 25
1 x Ei / ERTHTRFL
1 x MIC #i A

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® I219LM

AR M

TR ER S RRERGE

1% 802.3az EEE HiRE £ KHEHE
1% PXE

1 x BRI

1 x EH% / BRHIETL

2x USB 3.1 Genl A JEALEEHE (STIRFFERE)
2 x USB 3.1 Gen2 C FHHHEEHE (SHRFHERE)
1 x 2852 Jad A L

Q370D4-P1
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#&mEiR 1/0

EERE

L]

BIOS IhEE
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1 x DC #FL (FHEH 19V E RS RS )*

* 9OW A ER BREE FI Y 65W CPU > [l 65W $HER Badk A 35W
CPU °

1 x EREHETL

1 x HDMI ;Hi#215

2 x DisplayPort 1.2

4x USB 3.1 Genl JHEHE (FIFFHERTE)

1 x RJ-45 LAN 3HiB£18 » & LED (ACT/LINK LED F
SPEED LED)

1 x SATA3 6.0 Gb/s MiTEEIFEZEH » 3% NCQ ~ AHCI &
TEH

1 x Ultra M.2 $/85 » S74% 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s T fHEd

M.2 PCI Express f&AH (% A% Gen3 x4 (32 Gb/s)) FHHU *

* 7% Intel® Optane™ Fz{fif
* S48 NVMe SSD 1E A BRBERIRE

1 x D-Sub #ESt

1 x COM EEERHES]

1 x BRI E ST

1 x CPU JHl/F#25H (4-pin)
1 x POV \BEST

1 x B T

1 x ROM {EJFHEST

AMI UEFI Legal BIOS % &F GUI %%
ACPI 6.0 7 &I B S i
% SMBIOS 2.7

CPU i i &

CPU /7 EHz T

CPU B E G (K CPU W& A B Um0 )
CPU JalJ75 2% 5 & 122 ]

PR R

FEEEEEFE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore
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EL R o Microsoft® Windows® 10 64-bit

R « FCC~CE
o ErP/EuP ready (ZHEL{ff ErP/EuP ready BEiFHLERR)

A BT IR R » HrR A58 BIOS SHHIRNE ~ £7

S TSI s A T L - ENETRE G TR RRE N » T

EF R BB B  (EE 1T EEARIRRAE - S
A T =T AL o
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1.3 BRERE

B FIRE TR E BRI R o B BRI EES I R - ksl TERE) - HXE
BYEREETESTI L > 3Bkl TRRR - EHIZRE 3-pin BHERAIBREZEZETE pinl
B pin2 I + EFR{ESHAS B (RS -

S

W W %

Short Open

15k CMOS Bk 1.2 2_3
o o [5) e o

(CLRMOS1) o .
(EEMELE w0 bR cmos

AT CLRMOS1 {EFR CMOS HIHYE R o #2215 FR fe B 3% A 2 EUh THER R

TE 0 A CRHPAEASEIR o BT IR HLIERR R IR o TESEEE 15 BO1% - RETHEFAIBE
#RIEZE CLRMOS1 bR pin2 2 pin3 KIREHY) 5 7 o i » G5BT BIOS #%07

BiERR CMOS © FIEFETEE #T BIOS %37 HNEER CMOS » RILAZE S EHTARE) R4
IRILFNEITIR R CMOS BIfERTRANE - F5ER » HATEAUH CMOS B4 &g i
B ~ HI ~ R R A TER AR AR o

2. EHEER: CMOS » ATREERAIZISARGARY - 75705 BIOS &30 IR - EIRSERT

Q 1 {FkR CMOS #ZHHHER B2iE % CMOS BU#RAAIRIEIDIRE
R REIHCRR
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1.4 IREIPFETRZEE

WRHER R AEETESTRBR © 7 NG BARIE B e L K AR L - fFBIARIE B TEHE
HRIFFA L » FRei il LK AN %48 -

Serial ATA3 $5H I SATA3 ERBHE SR N ERETT
(SATAO : AEEH) SATA EEHELRE » e
WH2MEE 1 E  WIES) Al3E 6.0 Gb/s B EHERZR

CPU Al #258 43 2 A FHEMHC (/ 4-Pin CPU AU
(4-pin CPU_FANI1) (BT ) BRH - TG E
(HE2HEFE1E » WIE3) s oLTAGE B2 3-Pin CPU [l » BHEE
CPU_FAN_SPEED Pin 1-3 ©

FAN_SPEED_CONTROL

Fryl R gEst
(9-pin COM1)
(GEZHE 1 H > fREs)

Lt comt Pt SRR H1ERE
IR -

B UIE Fsa FERMR THEBIRD
(2-pin CI1) EHITIRE - FTEHIE RSN E

(FE2HE1H - fwI%7) B o HEEHAD)
fE » PR E R AR RE
AT -
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2.5W H il AMP i HESt

1 ERRERBIRIN GE I PRt

MONO_ouT+ O
(2-pin MONO1) MONO_ouT- +O Y4 2
(FEZHFE1E » Wi 4)
ROM 18R kT SPLoK <o Lt ROM 18 R #Z5E ] iE A RS R
(7-pin ROM_R) | grléh;?f:lso# ir N BTEE R A RRERE - 53
(GE2RE1H > Wk e) el fas A SPI Bt IR PIEC 15 RS -
QIO[ 1O
| sPLcstr
+3P3VSB
GND
D-Sub HEE#t é I HESTE A B 2 D-Sub
(10-pin VGA1) 2 o EETH
EECEAN-EE ) | i
6) [6)

RED -

GRN O O~ GND

BLU O Of—cND

HsyNe O O4—vsyne

DDC_SCL T
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1.5 BRI

TR — (R - SR -

G oo EVETIRRGA AR
(SW1) ® R BAPA4E -
(R 3 B - k1) o e
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

6,7-inci x 6,8-inci, 17,0 cm x 17,2 cm

Mendukung Prosesor Generasi ke-8 Intel® Core™ (Soket 1151)
Mendukung CPU hingga 65W

Desain 5 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel” Turbo Boost 2.0

Intel® Q370
Mendukung Intel® vPro™ Technology
Mendukung Intel® Active Management Technology 12.0

* Intel® vPro™ Technology, dan Intel® Active Management

Technology 12.0 dapat didukung hanya dengan kelompok prosesor

Intel® Core™ vPro™

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

2x Slot DDR4 SO-DIMM

Mendukung DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer

Kapasitas maksimum memori sistem: 32GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/
BT

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Mendukung Intel”* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics

DirectX 12

Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya
Decode), MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)



Audio

LAN

1/0 Panel
Depan

«  Maksimum memori bersama 1.024MB

* Ukuran memori bersama maksimum bervariasi di berbagai

sistem operasi.

+ Empat pilihan output grafis: DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2,
HDMI dan D-Sub

* Mendukung hingga 3 tampilan secara bersamaan

+ Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

+ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

+ Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum
hingga 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

+ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)

+ Mendukung HDCP dengan Port HDMI dan DisplayPort 1.2

+ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI dan DisplayPort 1.2

+ Codec Audio Realtek ALC233-VB2
+ 1 x Soket Headphone/Headset
+ 1xMIC-In

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219LM

+ Mendukung Wake-On-LAN

+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

+ 1x Tombol Daya

+ 1x Soket Headphone/Headset

+ 2x USB 3.1 Genl Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

+ 2 x Port USB 3.1 Gen2 Tipe C (Mendukung Perlindungan ESD)

+ 1 x Soket Input Mikrofon

Q370D4-P1
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1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Konektor

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

126

1 x Soket DC (Kompatibel dengan adaptor daya 19V)*

* Gunakan adaptor daya 90W untuk CPU 65W dan adaptor daya
65W untuk CPU 35W.

1 x Soket Headphone

1 x Port HDMI

2 x DisplayPort 1.2

4 x Port USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

1 x SATA3 6,0 Gb/s dengan Konektor Daya, mendukung NCQ,
AHCI, dan Hot Plug

1 x Soket Ultra M.2, mendukung modul tipe 2280 M.2 SATA3 6,0
Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Mendukung Teknologi Intel® Optane™
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

1 x Header D-Sub

1 x Header Port COM

1 x Header Chassis Intrusion

1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
1 x Header Speaker Internal

1 x Header Mono-Out

1 x Header Pemulihan ROM

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Dukungan SMBIOS 2.7

Sensor Suhu CPU

Takometer Kipas CPU

Kipas Hening CPU (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas
chassis berdasarkan suhu CPU)

Kontrol Multikecepatan Kipas CPU

Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore



(0] « Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi - FCC,CE
« Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada

A BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak
ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan
komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak
bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Product Name : Motherboard
Model Number : Q370D4-P1
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.




EU Declaration of Conformity

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
Q370D4-P1

(Model Designation / Trade Name)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
X EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[ EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

c € (EU conformity marking)
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